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Abstract (en)
In this terminal arrangement for printed-circuit boards, the contact pins for connection of the printed-circuit board terminal to the printed-circuit board
are constructed as individual pins (3). Furthermore, in this case, the terminal additionally has at least one housing journal (8) which can be inserted
into a corresponding retaining hole in the printed-circuit board. The additional housing journal permits the reliable absorption of forces as can occur
during wiring work on the conductor connections (2, 2a) of the terminal and ensures a reliable mechanical connection between the terminal and the
printed-circuit board. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei dieser Leiterplattenklemmenanordnung sind die Kontaktstifte zum Anschließen der Leiterplattenklemme an die Leiterplatte als Einzelstifte
(3) ausgebildet. Dabei hat die Klemme ferner zusätzlich mindestens einen Gehäusezapfen (8), der in eine entsprechende Aufnahmebohrung
der Leiterplatte eingesteckt werden kann. Der zusätzliche Gehäusezapfen ermöglicht die zuverlässige Aufnahme von Kräften, wie sie bei
Verdrahtungsarbeiten an den Leiteranschlüssen (2, 2a) der Klemme auftreten können und gewährleistet eine zuverlässige mechanische Verbindung
zwischen Klemme und Leiterplatte. <IMAGE>
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